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PDR FORENSICS

CHIPMATE AUTO. ,
REDUISEZ LA VARIABILITE
OPERATEUR.

Traitement thermique controlé avec retrait et placement automatisés.

STANDARDISEZ LE MOUVEMENT.

IR focalise a température controlee. Profils thermiques enregistrés. Congu pour les
laboratoires forensigques.

CHIP-OFF * CHIP-TRANSFER * CHIP-REPLACEMENT
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POURQUOI AUTOMATISER ?

STANDARDISEZ LE MOUVEMENT.

Standardisez le mouvement apres refusion compléte. Chipmate Auto conserve le procédé thermique maitrisé et automatise
les mouvements de retrait et de placement.

o1 RETRAIT AUTOMATIQUE POURQUOI CEST IMPORTANT

Une fois la refusion compléte atteinte, le systéme exécute le mouvement de Reduit la variabilité due au retrait manuel.
retrait programmeé.

i PLACEMENT AUTOMATIQUE POURQUOI CEST IMPORTANT
La prise et le placement peuvent étre répétés comme un mouvement machine Ameéliore la régularité lorsque la méme procédure est
défini. répétée.

= MESURE SANS CONTACT + PROFILS POURQUOI CEST IMPORTANT
Le composant et le PCB sont suivis séparément et les réglages éprouvés Associe répétabilité thermique et mouvement répétable.

peuvent étre enregistrés.

INFRAROUGE FOCALISE | CHAUFFAGE CIBLE DU COMPOSANT RETRAIT + PLACEMENT AUTOMATISES
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LE CONTROLE THERMIQUE
PILOTE LAUTOMATISATION.

Le profil thermique est contrdlé en premier. Lorsque la condition de procédé définie et la refusion compléte sont
atteintes, Chipmate Auto exécute le mouvement programmé de retrait ou de placement.
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MESURE DE TEMPERATURE SANS PROFILS THERMIQUES RETRAIT AUTOMATISE DU PLACEMENT AUTOMATISE
CONTACT ENREGISTRES COMPOSANT Répétez le mouvement de placement
Le composant et le PCB restent deux Répétez le méme procédé controlé Le retrait programme suit le procédé en réduisant la variation liée a
cibles thermiques distinctes lors de procédures ultérieures thermique contrélé. I'opérateur.
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COMPOSANT
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MACHINE + SPECIFICATIONS PRINCIPALES

CHIPMATE AUTO.
TESTEZ-LE SUR VOS DOSSIERS.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

PCB MAX. 300 X 450 mm
COMPOSANT MAX. 55 x 55 mm
COMPOSANT MIN. 1x1mm
CHAUFFAGE SUPERIEUR IR focalisé 150 W, @70 mm
T
MESURE IR sans contact, composant + PCB .1 =i
RETRAIT Retrait automaticjue
PLACEMENT Automatique + prisme a faisceau divisé
PRECISION Jusqu'a 10 pm
VUE LATERALE Caméra avec capture d'images
LOGICIEL ThermoActive

PDR FORENSICS

Congcu et fabriqué au Royaume-Uni. Infrarouge de précision depuis
1985. Plus de 5 000 systémes PDR livrés dans le monde.

ETAPE SUIVANTE
ORGANISER UNE DEMONSTRATION

Observez le systéme sur des dispositifs et cartes représentatifs de
votre propre flux de travail.

SALES@PDR-FORENSICS.COM
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CONCU POUR LA

L'IR focalisé contrflé permet un retrait répétable des types de composants couramment rencontrés dans les
laboratoires forensiques.
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